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摘要(译)

公开了一种有机发光二极管显示面板的制造方法，该方法首先对所述封
装剂的封装胶体进行构图，以将所述封装胶体划分为多个目标封装区
域，每个目标封装区域对应于每个OLED基板单元，并且在外部形成间隙
区域。 在目标包封区域中，从包封胶体的另一侧对属于间隙区域的一部
分包封胶体进行崩解处理，以使表面失去粘附性，然后将包封胶体附着
至OLED基板，最终获得多个OLED显示面板 通过切割。 该方法易于执
行，减少了覆膜机的尺寸兼容性要求，并避免了使用额外的机械手和托
架固定装置，从而降低了固定装置清洁，运输，存储和其他复杂操作产
生的产品成本，并提高了产品质量。 对准精度高，适合自动化生产。
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